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Leiterplatten, die cool bleiben

Heatsink-Paste im Siebdruck aufbringen

Herkommliches Heatsink

Die Bestiickungsdichte der elektrischen Bau-
teile auf den Leiterplatten und der Einsatz
von Leistungsbauelementen sorgen in elek-
trischen Geriten fiir eine enorme Verlustlei-
stung mit hohen Temperaturen. Um eine
Uberhitzung der Bauteile zu verhindern,
muss Wirme gezielt vom Entstehungsort
abgefiihrt werden. Andernfalls kénnten
Fehlfunktionen und im Extremfall auch eine
Zerstérung von Bauteilen auftreten.

Insbesondere dann wird eine Wirmeablei-
tung notwendig, wenn am Einsatzort der
bestiickten Leiterplatte bereits erhéhte Tem-
peraturen herrschen, wie z.B. bei der
Elektronik im Motorraum von Kraftfahr-
zeugen.

Bisher war dies nur
durch die material-

Fertigung von sog.
“Wirmesenken” (engl.
Heatsink) gegeben, die
aus Metallfolien beste-
hen, welche auf die
Leiterplatten aufge-
klebt werden.

Heatsink-Metallfolien miissen mit entspre-
chenden Werkzeugen gestanzt und
anschliessend mit geeigneten Lacksystemen
zur elektrischen Isolierung, zum Schutz vor
Korrosion und, im Falle von Kupfer, zur
Vermeidung der Lotannahme beim Wellen-
l6ten beschichtet werden. Dies ist ein sehr
aufwendiges und kostenintensives Verfahren.

rrDas Warmemanagement von
und kostenaufwendige ~ Leiterplatten wurde durch die
neue Technologie der Heatsink-
paste revolutioniert. Unterschied-
liche Formen kénnen schnell und
preiswert realisiert werden."
Horst-Dieter Haug, Techn. Support

Die druckfahige Heatsinkpaste

Eine Alternative dazu bieten die Lackwerke
Peters mit ihrer Heatsinkpaste HSP 2741.
Das neuartige 1-Komponenten Lacksystem
ist fir den Sieb- und Schablonendruck geeig-
net und besitzt hervorragende wirmeleitende
Eigenschaften.

Das druckfihige Heatsink ist

l6sungsmittelfrei und lasst sich problem-
los aushirten. Es kann in beliebigen wirme-
ableitenden Strukturen gedruckt werden,
wobei die Strukturen sauber, leicht, blasenfrei
und mit scharfen Grenzen bzw. Flanken zu
erzielen sind. Durch das Druckverfahren
wird eine hohe Flexibilitit bei der Gestaltung
unterschiedlichster Heatsinkgeometrien
ermdglicht, da lediglich die entsprechenden
Siebe bzw. Schablonen ausgetauscht werden
missen. Die Schichtdicke des Heatsink ist in
weiten Bereichen vari-
abel und ermdglicht
somit, verschiedenste
Anforderungen zu
erfiillen.

Hinsichtlich seiner
elektrischen Eigen-
schaften (Oberflichen-
widerstand, Kriech-
stromfestigkeit, Durchschlagfestigkeit)
kommt das verdruckte Heatsink einem Iso-
lierlack gleich. Auf einen zusitzlichen Isolier-
lack - sowohl zur Leiterplatte als auch zur
Umgebung hin - kann deshalb verzichtet
werden.

Innerhalb der Heatsinkpaste treten Warme-
tbergangswiderstinde nicht auf. Zusitzlich
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Durch die langjahrige Erfahrung
im Siebdruck, insbesondere
aufgrund des Druckens von
Viasfiller, konnte in unserem
Hause mit Unterstiitzung der
Firma Peters die neue Heatsink-
Technik schnell und problemlos
eingefihrt werden.

Die Anforderung an Rakel,
Drucktechnik, Maschinenpara-
meter und Trocknung waren
jedoch eine besondere Heraus-
forderung an das Greule-Sieb-
druckteam.

Die Prozessparameter und die
Fertigungsfreigabe erfolgten
entsprechend den Vorgaben
nach DIN ISO 9001:2000 und
sind dokumentiert.

Mit der serienreifen Fertigung
von Heatsink-Leiterplatten bie-
ten wir unseren Kunden einen
sicheren, bewdahrten und
kostenglinstigen Prozess fir
ihre thermischen Problemldsun-
gen an.




Heatsinkpaste fiir den Siebdruck

fillt die Paste die Heat Vias der Leiterplatte,
so dass die Wirmekontaktfliche zur Leiter-
platte im Vergleich zu den klassischen,
metallischen Heatsinks deutlich erhéht ist.
Im Gegensatz zu bisher verfiigbaren Wir-
metbertragungsmaterialien ist die druck-
technisch aufgebrachte Heatsink-Paste abso-
lut 16tbestidndig und weist auch keinerlei
Neigung zu unkontrollierten Lotanhaftun-
gen auf.

Die Heatsinkpaste ist selbstverléschend und
entspricht der besten Nichtbrennbarkeits-
stufe VO nach UL94. Sie ist deshalb fiir viele
Anwendungsbereiche, auch unter extremen
Temperaturbedingungen geeignet (Isolier-
stoffklasse F mit Grenztemp. von 155).

Unsere Empfehlung

Wir haben bereits mit der Heatsinkpaste
aus dem Hause Peters gearbeitet und kén-
nen diese Produktions-Alternative dank
guter Prozesssicherheit unseren Kunden
anbieten. Der Einsatz von verdruckbaren
Heatsinks ist fiir den Anwender der Leiter-
platte ein 6kologischer und 6konomischer
Vorteil.

Das verdruckbare Heatsink bietet sich ins-
besondere als Lésung fir thermische Pro-
bleme an, fiir die die Verwendung von
Metallfolie zu kostenintensiv ist oder aus
Griinden der Layoutgestaltung eine Metall-
folie nicht einsetzbar ist. Das verdruckbare
Heatsink ldsst sich mit Erfolg auch dort ein-
setzen, wo im Layout Kupferflichen als
Wirmesenken eingebracht sind. In diesen
Fillen ist eine Flichenreduzierung des Kup-
fers um tber 50% mdglich, indem diese Fla-
chen mit einem zu verdruckenden Heatsink
tberdeckt werden. Auf eine Isolierbeschich-
tung kénnte hier wegen des isolierenden
Charakters des Heatsink verzichtet werden.

Das verdruckte Heatsink zeichnet sich, da
es selbst keine elektrische Leitfahigkeit
besitzt, durch eine erhohte Funktionssicher-
heit aus. Fehlfunktionen durch eine mogli-
che Kurzschlussbildung sind ausgeschlos-
sen. Des weiteren zeigt es neben seiner aus-
gezeichneten Haftfestigkeit noch eine
Gewichtsersparnis von etwa 50% gegenii-
ber einem klassischen Metallkérper.

Durch das vereinfachende Druckverfahren
sind ferner ganz andere Formgestaltungen
des Heatsink moglich. Ebenso ist ein
schneller Formenwechsel fiir das Heatsink
gegeben.

Neuer Mann bringt EDV auf Trab

Produktionsplanungs- und Steuerungssystem (PPS)

Martin Ast heisst der neue Fach-
mann, der seit Monatsbeginn flr den
EDV-Bereich der Firma Greule
zustandig ist. Der gelernte Informa-
tionselektroniker war zuletzt als Pro-
jektierer in einem Systemhaus
beschéftigt und hat 10 Jahre Erfah-
rung mit dem Produktionsplanungs-
und Steuerungssystem , ABAS-ERP",
das seit Jahren die produktionstech-
nischen Vorgdnge bei Greule steuert.

Wir wiinschen dem Familienvater
einen kurzen Draht beim Aufspliihren
moglicher Fehlerquellen und ein
glickliches Handchen bei deren
Behebung.
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Skizzen eines Warmekopplers

Die Warmekoppler bestehen aus einer
Anzahl von Durchkontaktierungen - Heat
Vias - zwischen zwei Kontaktflachen. Die
Waéarmequelle und die Warmesenke mus-
sen hier mit geringstem Warmeuber-
gangswiderstand angeschlossen werden.
Bei der Konstruktion der Warmekoppler
ist die metallische Durchkontaktierung
bestimmend fir den thermischen
Gesamtwiderstand des Waremkopplers.
Eine héhere Anzahl von Durchkontaktie-
rungen verringert den thermischen
Widerstand ebenso wie zunehmende
Dicke der Metallhilse.

Wenn Sie mehr Uber Greule-Leiter-
platten erfahren wollen, Antworten
auf technische Fragen suchen oder
Interesse an einer Produktionsbe-
sichtigung haben, sind wir gerne
fur Sie da.

Herr Horst-Dieter Haug von unse-
rem technischen Support nimmt
Ihren Anruf gerne entgegen.




